
附件2 
出版协议
论文题目：                                                    
作者（依序排列）：                                             
投稿期刊（下简称“期刊”）：《集成电路应用》
一、全体作者同意，上述提交本刊发表的论文一经本刊录用，作者即将论文整体、论文的任何部分内容及与论文相关的内容（如论文研究问题、研究思想、方法、过程、数据、结果的详细资料，包括理论推导和实验过程等内容）或其他可以从论文中提取部分的全部复制传播的权利——包括但不限于复制权、发行权、信息网络传播权、广播权、表演权、翻译权、汇编权、改编权等著作财产权许可给《集成电路应用》编辑部（下称“期刊社”）使用，期刊社有权通过包括但不限于以下方式使用：

1.包括但不限于以各种已知或将来可能出现的形态、格式和介质，如光盘、磁盘、网络等形式，复制、发行、信息网络传播、广播或其他传播方式使用许可内容；
2.翻译、改编、汇编该论文，以及利用该论文中的图表，摘要或任何部分衍生其他作品；

3.除本刊自行使用外，本刊有权许可第三方平台（含中国知网、万方、维普等学术数据库平台）行使上述权利（提示：如作者不同意许可，需在第九条特别声明）；

4.依据第三方平台（含中国知网、万方、维普等学术数据库平台）规定，刊发此文后，内容不允许再做修改；

5.出于期刊宣传推广目的，作者同意授予期刊社在各类平台、媒体上或线下，为前述宣传目的，合理使用作者的姓名、肖像及个人背景资料。前述使用方式包括但不限于复制、发行、信息网络传播、翻译、汇编、广播、表演及根据以上用途进行合理的改动和加工等权利；

6.作者同意，期刊社无需就本协议项下权利向作者支付任何费用。

二、著作权许可期限：著作权保护期限（提示：如作者有期限限制，需在第九条特别声明）。
三、著作权许可使用范围：全球范围（提示：如作者有地域限制，需在第九条特别声明）。

四、知识产权承诺：论文作者保证该论文为原创作品并且不涉密和一稿多投等学术不端问题，若

发生侵权或泄密问题，一切责任由论文作者承担。
作者服务：为协助作者的科研、学习、创作与发表，本刊及相关许可平台向作者提供系列服务。相关服务以第三方平台公示为准。
作者在收到录稿函后，编辑部不再接受包括但不限于标题、作者、单位、数据图表等的修改请求，否则将做退稿处理。

七、双方因履行本协议而产生的争议应协商解决，协商不成的任何一方可向期刊社所在地有管辖权的人民法院起诉。
八、本协议需全体作者签字，自签字之日起生效。协议签署后需将协议电子版上传发送至期刊社收稿邮箱。若所投论文最终未被刊登的，则本协议自动失效。
    九、特别声明内容：__________________________________________。
（以下无正文）    

全体作者签名（如有3个以上作者请自行添加签字栏）：
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	作者姓名（签字栏）
	作者身份证号
	作者单位
	签署日期
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